JAEKJTAPALISA ITPO BIANNOBUIHICTD
1. Panpiootnanuanus: PK-npoexmop m.m. « EPSON» muny H991B mooeni EB-L200W.

2. HaiimenyBanna Ta ajapeca BHpoOHuKa: «SEIKO EPSON Corporation» (3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi,
Nagano-ken 392-8502 Japan)/« CEHKOQ EITCOH Kopnopeiiwmny (3-5, Osa 3-xome, Cyea-uiu, Hazano-
Ken, 392-8502, Anonin).

3. Lls nexnapauist BiANOBiIHOCTI BUIaHa mij ocobMCTy BIANOBIANBLHICTS BUPOOHHKA.
4. O6’ext pexnapauii: PK-npoexmop m.m. «EPSON» muny H991B mooeni EB-L200W.,

5. O6’exT Aexyapalii BIANOBiae BUMOTaM TaKKMX TEXHIYHHX perjaaMeHTIB:
- Texniunozo peznamenmy padiootnadnannsa, sameepodcenozo Mocmanogoio Kadinemy Minicmpis Yrpai-
nu 6i0 24 mpaenn 2017 p. Ne355.

6. Iocunanus Ha BIAMOBIAHI CTAHZAPTH 3 MEPENIKY HALIOHAILHUX CTAHJAPTIB, [0 GYIH 3aCTOCOBaHi, a60 MOCH-
JIaHHS Ha [HIIi TeXHiYHi coeludikanii, Moao0 SKHX AKIapyeThCs BiNOBIAHICTD:
ACTY EN 60950-1:2015 (EN 60950-1:2006; A11:2009; A1:2010; A12:2011; A2:2013; AC:2011, IDT);
HACTY EN 60825-1:2016 (EN 60825-1:2014, IDT);
ACTY EN 62311:2014 (EN 62311:2008, IDT);
ACTY ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2014 (ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, IDT);
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02);
ETSIEN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02);
ACTY EN 55032:2017 (EN 55032:2015, IDT);
EN 55035:2017;
ACTY IEC 61000-3-2:2016 (IEC 61000-3-2:2014, IDT);
ACTY EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT);
ACTY ETSI EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016, IDT);
HACTY ETST EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT).

7. IIpu3HayeHHH opraf 3 OLiHKK BiANOBIAHOCTI

00B «OMETI'A» TOB «BL] «OMEIA» NeUA.TR.109

(rainenyeariist, i0enmudivayiiini noxep 32i0no 3 peccnpor HpUSHaIeHIx opeanic)

Bukouas: ouinky eionosionocmi sa npoyedypoio excnepmusu muny (modyns B) Texuiunozo pezaamenmy
padioobaadnanns ta Bujas ceprudikar excrieptusu tHny: NeUA. TR.109.R.0320-20 gio 24.09.2020 .

8. Y BIANOBIAHMX BHNAAKAX OMMC KOMIIOHEHTIB Ta aKcecyapiB, y TOMY wMCHi NpOrpaMHoro 3abesmeycHms,
3aBASKH SKOMY paniooOnaaHaHHs QYHKLIOHYe 3a NPH3HAYCHHAM i HA AKE MOMIMPIOETHCS st Jexnapatii npo
BI/IIIOBIIHICTE:

- Kapmxa 6e3npoeodoeozo oocmyny modeni WLU5630B-D101(RoHS).
- gepcin npozpamnozo sabesnevennsn: MP EPSON 01,

9. Jdonatkosa indopmauis: PK-npoexmop m.m. «EPSON» muny H99IB mooeni EB-L200W 3 oénaonanmsnm
padiodocmyny (padioinmepeitcu nepedaui oanux IEEE 802.11 a/b/e/n/ac ma padioinmepgpeiic nepedaui
Oanux Bluetooth (IEEE 802.15.1), wo suzomosascmoes «SEIKQ EPSON Corporation» (3-5, Owa 3-chome,
Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan)/«CEHKO EIICOH Kopnopeium» (3-5, Osa 3-xome, Cysa-utu,
Hazano-Ken, 392-8502, Anonis) na nionpucmemei «EPSON Engineering (Shenzhen) Ltd.» (No.11, Keji
North Ist Rd, Xili Sub-district, Nanshan District, Shen Zhen, Guang Dong, China)/«EIICOH Inxcinipine
(Lenvumncens) JImo.» (Ne 11, Ke-ouci Hope lem Po, Kcini Cag-dicmpixm, Hanwan Hicmpikm, Hleno
Tucenn, I'van Ayn, Kuman), «EPSON Precision (Philippines) Inc. Lipa Plant» (Sepz, Lima Technology
center, Lipa City, Batangas Province 4217, Philippines)/«EIICOH Hpecincn (®ininninu) Inx. dina Maenmy
(Cens, JTina Texnonoonci wenmp, Jdina Cimi, Bamanzac Hposince 4217, Dininninu).

[Tixnucaro Bix iMeni BupoGHuKa yrosnoeaicenum npedcmasnuxom Mpedcmasnuymeo «EMNCOH EBPOITA
b.B.» (04050, Ykpaina, m. Kuis, ¢yn. Muxonu lHumonenxa, 13, kopn.6A, og.15).

- Kuis, Yrpaina 24 sepecns 2020 p.
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